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[Table_Main] 
预计硅片价格短期上涨，中长期看好硅片国

产化和设备国产化 

增持（维持） 
事件：日本天灾重创半导体硅晶圆供应，胜高千岁厂、三菱材料多晶硅厂分

别因地震和关西强台风停工。 

投资要点 

 日本天灾重创半导体硅晶圆供应，预计硅片价格短期会上涨 

当地半导体硅晶圆大厂胜高千岁厂因 9 月 6 日北海道强震停工，20 万片产
能停摆，交货或需递延，部分订单可能转向其他厂商购买；三菱材料多晶
硅厂也因关西强台风无法运作。硅片是 IC 设计后制造半导体芯片最重要
的基础原材料，目前 90％以上的芯片和传感器是基于半导体单晶硅片制
造而成。且硅片在晶圆制造材料中的需求占比近 30%，是份额最大的材料。
一直以来硅晶圆市场被日本企业垄断，2016 年信越、胜高合计市占率达
53%，日本硅片厂商长期供货紧张。此外，国内企业在采购方面不具备优
先级、采购成本高，预计此次天灾将恶化硅片供应短缺现象，刺激硅片价
格短期上涨。  

 下游真实需求反映行业高景气性，硅片涨价趋势延续到 2021 年 

随着 AI 芯片、5G 芯片、汽车电子、物联网等下游的兴起，全球半导体行
业重回景气周期。存储器行业 3D NAND 扩产，下游应用领域扩大，全球
晶圆厂扩建等因素均使基础材料硅片供不应求。SMG 最新报告显示，2017

年全球硅晶圆出货总面同比+10％，达 1.18 亿平方英寸，而市场营收规模
却大增至 87 亿美元，同比+21％，硅晶圆出货放量，且价格大幅上涨。硅
片扩产周期长，供给弹性小，我们预计未来几年硅片将持续缺货，且供需
缺口将继续扩大。自 2017Q1 起，硅片价格累计涨幅超 20%，目前 300mm

硅片价格在 120 美元左右，根据 SUMCO 预测，目前市场 20%的年均涨幅
将维持到 2021 年。 
 国内企业积极布局产能扩张，看好硅片国产化 

我们预计 2020 年国内 8 寸、12 寸硅片需求量分别为 500、200 万片/月，
而目前国内现有产能较低，8 寸月产能仅有 40 万片，12 寸月产能仅有 6-7

万片，预计供需不平衡和硅片价格上涨将持续推动硅晶圆国产化。目前国
内至少有 9 个硅片项目在建，2018-2020 年合计投资超 530 亿元，规划中
的 8 寸、12 寸硅片月产能分别为 300 万片、178 万片，进展顺利的情况下
能够一定程度上缓解硅片缺货的问题，推动我国半导体产业进一步发展。 

 硅片设备需求空间大，核心环节已实现国产化突破 

硅片需求上涨带动设备需求扩大。拉晶、研磨、抛光工艺和质量控制是大
硅片产品质量是否合格的关键。其中晶体生长设备直接决定了后续硅片的
生产效率和质量，是硅片生产过程中的重中之重（占比 25%）。目前国内
绝大部分工艺设备以日韩为主，仅在硅片生产的核心环节——单晶炉已经
有较大国产化突破，晶盛机电已经在 8 英寸单晶炉领域实现进口替代，12

英寸单晶炉进入小批量产阶段。除此之外，后段切磨抛的国产化进程不断
加快，已经具备 80%整线制造能力。我们预计，从硅片需求供给缺口的角
度测算，2018 到 2020 年国内硅片设备的累计新增需求将达到 381 亿元，
CAGR 为 57%。目前多台国产设备正在进入验证周期，未来随着验证周期
结束，设备国产化将提速。 

 投资建议：【晶盛机电】硅片环节切磨抛整线能力具备，硅片抛光机
技术有望延伸至晶圆制造环节；【北方华创】产品线最全（刻蚀机，薄膜
沉积设备等）的半导体设备公司；【长川科技】检测设备从封测环节切入
到晶圆制造环节；【精测电子】拟与韩国 IT&T 合作，从面板检测进军半导
体检测领域；其余关注【中微半导体】（拟上市，国产刻蚀机龙头）。 

 风险提示：大硅片和相应设备的国产化进程不及预期；下游半导体芯片
片需求增长不及预期。 
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表 1：重点公司估值 

代码 公司 
总市值 

(亿元) 

收盘价

（元） 

EPS PE 
投资评级 

2017A 2018E 2019E 2017A 2018E 2019E 
 

300316 晶盛机电 173.31 13.50 0.39 0.56 0.73 34.62 24.11 18.49 买入 

002371 北方华创 232.67 50.80 0.27 0.56 0.86 188.15 90.71 59.07 增持 

300604 长川科技 67.01 45.20 0.64 0.51 0.74 70.63 88.63 61.08 买入 

300567 精测电子 116.80 71.39 2.07 1.71 2.29 34.49 41.75 31.17 买入   
 

资料来源：wind，东吴证券研究所 

 

表 2：12 英寸硅片设备需求测算 

  2016 2017 2018E 2019E 2020E 

国内需求（万片/月） 35 50 78 135 200 

YOY / 43% 56% 73% 48% 

国内供给（万片/月） 0 0 5 15 30 

YOY / / / 200% 100% 

供需缺口（万片/月） 35 50 73 120 170 

YOY     46% 64% 42% 

成品率 60% 60% 60% 70% 70% 

实际供需缺口 （万片/月） 58 83 122 171 243 

需要新建硅片厂数量（按照 10 万

片/月的产能规划） 

5.8 8.3 12.2 17.1 24.3 

每 10 万片 12 寸投资额（亿元） 28 28 26 24 24 

设备投资额 

（占比 70%） 

19.6 19.6 18.2 16.8 16.8 

硅片设备总需求额（亿元）（保有

量） 

114.3 163.3 221.4 288.0 408.0 

新增设备需求（亿元）   49.0 58.1 66.6 120.0 
 

数据来源：东吴证券研究所测算 
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图 3：8 寸硅片设备需求测算 

  2016 2017 2018E 2019E 2020E 

国内需求（万片/月） 50 80 140 260 500 

YOY / 60% 75% 86% 92% 

国内供给（万片/月） 5 15 30 60 120 

YOY / 200% 100% 100% 100% 

供需缺口（万片/月） 45 65 110 200 380 

YOY   44% 69% 82% 90% 

成品率 65% 68% 70% 75% 80% 

实际供需缺口（万片/月） 69 96 157 267 475 

需要新建硅片厂数量（按照 10 万

片/月的产能规划） 

6.9 9.6 15.7 26.7 47.5 

每 10万片 8寸投资额（亿元） 8 7 6 6 5.5 

设备投资额（占比 70%） 5.6 4.9 4.2 4.2 3.9 

硅片设备总需求额（亿元）（保有

量） 

38.8 46.8 66.0 112.0 182.9 

新增设备需求（亿元）   8.1 19.2 46.0 70.9 
 

数据来源：CEPEA,东吴证券研究所测算 

 

 

 

表 4：8 英寸、12 英寸设备合计 

 2016 2017 2018E 2019E 2020E 合计 

硅片设备总需求额（亿元）

（保有量） 

153.1 210.2 287.4 400.0 590.9  

新增设备需求额（亿元）  57.1 77.3 112.6 190.9 437.9 

分设备类型测算  

单晶炉(占比 25%)  14 19 28 48 109 

切片机（占比 5%）  3 4 6 10 23 

倒角机器（占比 8%）  5 6 9 15 35 

磨片机（占比 9%）  5 7 10 17 39 

磨片测试机（占比 8%）  5 6 9 15 35 

化学腐蚀设备（占比 5%）  3 4 6 10 23 

热处理设备（占比 5%）  3 4 6 10 23 

CMP 抛光机（占比 10%）  6 8 11 19 44 

清洗设备（占比 10%）  6 8 11 19 44 

检测设备（占比 15%）  9 12 17 29 67 
 

数据来源：CEPEA,东吴证券研究所测算 
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表 5：从产能投资角度测算设备采购额合计 

 2017 2018E 2019E 2020E 合计 

大陆硅片项目投资规划

（亿元） 

60 95 160 275 590 

YOY  58% 68% 72%  

设备采购额占比 70% 70% 70% 70%  

设备采购额合计（亿元） 42 67 112 193 413 

分设备类型测算  

单晶炉(占比 25%) 11 17  28  48  103  

切片机（占比 5%） 2 3  6  10  21  

倒角机器（占比 8%） 3 5  9  15  33  

磨片机（占比 9%） 4 6  10  17  37  

磨片测试机（占比 8%） 3 
5  9  15  33  

化学腐蚀设备（占比 5%） 2 
3  6  10  21  

热处理设备（占比 5%） 2 
3  6  10  21  

CMP抛光机（占比 10%） 4 
7  11  19  41  

清洗设备（占比 10%） 4 
7  11  19  41  

检测设备（占比 15%） 6 
10  17  29  62  

 

数据来源：CEPEA,东吴证券研究所测算 
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